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内容

q考核目标

q研究计划

q⼈员、进度及困难
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考核目标
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研究计划
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22/12-23/11 23/12-24/11 24/12-25/11 25/12-26/11 26/12-27/11

前端芯片

已有模拟芯片V2
测试；
模拟芯片优化。 第⼀版完整芯片

设计、流片。

第⼀版完整芯片测试；
第⼆版完整芯片设计、
流片。

第⼆版完整芯片测试；
⼯程批芯片流片。

完成芯片邦定。
已有数字芯片V1
测试；
数字芯片功能完善。

读出平面
Plan-B读出电路板
设计。

Plan-B模块测试；
器件本底测试研
究。

低本底电⼦学模块设
计、⽣产及测试。

平面组装、实验室
测试；集成测试、
联调。

数据获取系统
DAQ硬件板卡设
计、⽣产及调试。

DAQ系统固件及软
件开发。

机械 测试用⽓腔研制
及加⼯。

读出平面相关机械。
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⼈员

q系统设计及芯片测试：
Ø陈凯、郎磊、宋昕悦、刘世琛（东南⼤学）、杨勇强

q数字IC设计：
Ø肖乐、陈龙（东南⼤学）、游必辉、何⼦意

q模拟IC设计：
Ø⾼超嵩、杨懿琛（近物所）

q芯片性能及⽓体测试：
Ø汪虎林、梁天宇
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进度及困难

q模拟IC性能离目标差距仍较⼤，需要系统性分析噪声来源。需要⽅
法学上的详细分析，对于离⼦漂移这⼀超慢信号关⼼频带范围，是
否有可能实现45个电⼦的目标。模拟IC中的Bandgap、DAC等性能
也尚未完全确认（预计接下来的⼏个月会明确，但CSA本身不达标
情况下，这些模块的验证可能也不准确）。

q数字IC功能尚未完全实现；⽹络间目前仍旧采用同步传输，导致模
块上需要时钟分发芯片；⽽异步⽅式又将⼤⼤增加芯片设计难度。

qTMS未集成LDO，所以读出平面模块目前仍会有LDO、时钟源、时
钟芯片等芯片。因此数字IC⽅案相对Plan-B没有明确优势；本课题
指标上没有对本底的要求，因此商用⽅案未尝不可。

qIC设计相关⼈员总时间投⼊不⾜。
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